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LSIソリューション事業部 (半導体設計)

A:アナログ回路設計
。本幾育艦のオ貪言寸をそ予しヽ、アナログ回路を言隻言十します
・自分で設言十した回路をシミュレーション拡 実4幾を用いて言平イ面します

B:ロジック回路設計 (上級)
・FPGAを用しヽてオシロスコープを言受言十します
。イ士様の検言寸を

`予

しヽRTL設言十から検言正、FPGAマッピング、動イ乍言平価を実施します
※参加条件 :RTL記述の開発経験

C:ロジック回路設計 (中級 ) 期間 :① 3/3～ 3/7 (聡)3/10～ 3/14

・FPCAを用しヽてカラーバーを設言十します
。仕様の検討を行しヽR〒 L記述及び轟位合成(C/C++)から検証、FPGAマッピング、動作評′:画を実施します
※ 参加条件 IC言語もしくはRTL記述の開発経験

D:ロジツク回路設計 (初級) 期間上型璽≧重幽堕

・FPGAを用しヽてAMラジア|こ :当)皮を送信する圏路を設露十します
。仕様の検討を行彿RTL記述及び轟位合成(C/C++)から検証、FPGAマッピング、動作評イ繭を実施します
※ 参加条件 :C言語もしくはRTL記述の開発経験

E:レイアウト言貴言十
。1■準ヨイ本言隻言十の歌 工澪塁であるレイアウト言隻三十をイラしヽます

期間 :3/323“

・回足各言隻言十をな雲|こCADを′:吏用して蘇 セルや機誇抵ブ晨ックのレイアウトパターンを言曼言十します
※パズルや糸会を描くことが得慧稔方、CADを学んでしる方におススメです

期間 :① 3/3γ 3/7__【X王璽h重塵二

リクナビ     マイナビ

盟野::響里 黙難鯉
瘍 :営 書祓

期翌 :3z旦～3∠z

爾

FI:半導体製造におけるデータ分析    翌麗上型≦産塁塁
:半導体製品の歩留 (ぶどまり)を向上させるた綴こ必要なデータ分析猛行います

■歩留、不良解析につしヽて必要な理論と製拶 ロセスを説明します

文実験、数字 統ゝ言十学、および原因究明が好きな方向きです

爾「i5写豪方)去 :蔑尤驚裁̀1書幸浸サイト (マイナビ、
1リクナビ)からご

｀
″ふ萎1ください

爾対象学年 :2026年 3月 卒業・修了予定者 (学部3年生、修±1年生)
覇実施場所 :本社 (最寄駅 ]R競崎 )

目旅費宿泊 :交通費 :実費支給 食事考薦勤 :支給あり ※必要な場合には権,自先をこ
｀
用意します

饉お問合せ :東芝情報システム株式会社 総務部 インターンシップ担当
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